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無担保コミットメントライン設定のお知らせ 
 
当社は、株式会社みずほ銀行との間で本日より借入の最終返済期日が 2029 年 9 月 30 日（11

年間）となる 100 億円無担保コミットメントライン（借入枠）を設定いたしましたので、下記

のとおりお知らせいたします。なお、本日、東京 23 区に所在するオフィスビルの取得に際

し、本コミットメントラインを活用して、無担保資金の借入（70 億円）を実施しておりま

す。 
本コミットメントラインは、リボルビング（枠内で繰り返し借入可能）であり、今後の不動

産取得において有効活用してまいります。 
 

記 
 

1. 無担保コミットメントラインの概要 
① 資金使途      販売用不動産の取得資金                                   
② コミットメント枠  10,000 百万円 
③ 借入先       株式会社みずほ銀行 
④ 引出期間       2018 年 10 月 1 日から 2021 年 9 月 30 日（3 年間） 
⑤ 最終返済期日    2029 年 9 月 30 日（11 年間） 
⑥ 担保        無担保 
⑦ 契約締結日     2018 年 9 月 21 日 
 

※ 無担保コミットメントライン設定における金利につきましては、株式会社みずほ銀行と

の取り決めにより非開示とさせていただきます。 
 

2. 今後の見通し 
本取組みにおける 2019 年 2 月期の当社連結業績に与える影響は軽微ですが、当社の財務基

盤のさらなる強化に資するものと考えております。 
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日本を世界一豊かに。

その未来へ心を尽くす一期一会の「いちご」
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